
BIP – Boletim Informativo de Produto

Fita Adesiva Poliamida  Ref.  2113

Aplicações:

Fita produzida com filme de poliamida, altamente conformável e dimensionalmente estável
sob  ação  de  altas  temperaturas.  Adesivo  à  base  de  silicone,  resistente  à  maioria  dos  agentes
químicos. Resiste a temperatura na faixa de -73º C a 260º C por períodos contínuos e até 371º C para
curtas exposições. 

Utilizada principalmente no mascaramento dos contatos de ouro e de “ilhas” em placas de
circuito impresso, durante o processo de soldagem dos componentes. 

Especificações Técnicas:

Cor disponível:                                                           Ambar
Espessura total                                                          ≥ 0,055 mm 
Resistência à tração                                                  ≥ 92  N/25mm
Resistência de isolação                                            1 x 10^6  megohms
Resistência dielétrica                                                ≥ 4.500 volts
Fator de corrosão                                                      1,0
Alongamento                                                              ≥ 45 %
Adesão ao aço                                                            ≥ 4,9 N/25mm
Classe de temperatura                                              260º C
Condições de armazenagem                                    22º C e 65% (umidade relativa)
Flamabilidade         Retardante à chama

* Ensaios executados conforme norma ASTM  D-1000.
*Os dados acima devem ser considerados como representativos e não devem ser usados com a finalidade /
propósito de especificação.
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